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לפרסום מיידי
דוא"ל לתקשורת: mediaroom@samtec.com

Samtec עומדת להציג בתערוכת ECOC 2026, ותשתתף בהדגמת יכולת לתפעוליות ביינית של פורום OIF
בואו לראות את המוצרים של Samtec בביתן 2004 ובביתן 2126/2128 בפורום OIF כחלק מהדגמת יכולת פעולה ביינית של פורום OIF

ניו אלבני, אינדיאנה (ארה"ב), 8 בספטמבר, 2026 – חברת Samtec, המובילה בשירות בתעשיית המחברים, תדגים פתרונות של חיבורים פנימיים בסיבים אופטיים ובנחושת בעלי ביצועים גבוהים של הדור הבא, בביתן 2004# בתערוכת ECOC (הוועידה והתערוכה האירופית לתקשורת אופטית) הבאה (21 עד 23 בספטמבר ביריד התערוכות ובמרכז הקונגרסים של מלאגה, ספרד).

[image: ]החיבורים הפנימיים בעלי מהירות גבוהה של Samtec מתוכננים לעתים קרובות לשימוש ביישומי בינה מלאכותית (AI) וליישומים בעלי ביצועים גבוהים של מחשוב, רפואה, יישומי בדיקות ומדידות ויישומי FPGA. Samtec תציג בתערוכת ECOC שתיערך השנה בהצגת תכלית של הדגמות שישלבו Si-Fly® HD CPX Co-Packaged and Near-Chip Systems במארז משותף ובמערכות דמויות שבב עבור יישומים אופטיים ויישומים בנחושת עד 448 ג'יגה סיביות בשנייה, בהם נכללים מנועי סיליקון ומנועים אופטיים של שותפים עסקיים מרובים, ואת המערכת BE130 Bulls Eye – מערכת לבדיקת ביצועים ברמה גבוהה ב- 448 ג'יגה סיביות בשנייה. Samtec גם תדגים הוכחות היתכנות (PoC) של הדור הבא עבור קישוריות ב- 448 ג'יגה סיביות בשנייה, שמתאים במיוחד לשדרוגי בינה מלאכותית במימושי Scale-Up (בארון השרתים), ו- Scale-Out (במרכז הנתונים) ולמקרי שימוש בתשתיות.

הדגמת יכולת תפעוליות ביינית בפורום OIF
בקומת התערוכה ב- ECOC, התצוגה של יכולת תפעוליות ביינית של OIF (ביתן 2126/2128) משמשת כשטח להוכחת ביצועים עבור ספקים, שבו הסכמי יישומים (IA) מתורגמים ליכולת תפעולית ביינית הדירה פועלת, באופן כזה שמפעילים יכולים להקטין את הסיכון שבאינטגרציה, לשמר את גמישות האיתור ולעבור מחדשנות לפרישה בביטחון רב יותר. בהדגמות ייכללו השנה שיתופי פעולה של 39 חברות בארבעה תחומים טכנולוגיים קריטיים: מערכות אופטיות; ממשקי אנרגיה בעלי נצילות גבוהה (EEI) ומילוי ואריזה; קלט-פלט אלקטרוניים משותפים (CEI): CEI–448G, CEI–224G וכן, מפרט של ממשק ניהול משותף (CMIS).
פריטי הציוד הבאים של Samtec יכללו את הדגמות CEI ו-EEI עם שותפים עסקיים:
· תושבת להדגמה של 224 ג'יגה סיביות בשנייה שתכלול את מודולי Si-Fly HD CPX של Samtec (בנחושת ואופטיים), שמציגה את התקפות של תפישת  CPX ושל ארכיטקטורת MSA
· מערכת BE90 וכבלי Nitrowave® של Samtec על לוח Bulls Eye ISI  בקצב 224 ג'יגה סיביות בשנייה
· מכלולי הכבלים LL110 ו- LL130 לת"ר (FF) בעלי ביצועים גבוהים עם מערכת BE70 וכבלי ®Nitrowave של Samtec שפועלים ב- 224 ג'יגה סיביות בשנייה
· מחברים ומתאמים של Samtec ל- 1.0 מ"מ ו- 1.85 מ"מ לת"ר בעלי דיוק גבוה
· [bookmark: OLE_LINK1]דגמי אב טיפוס PAM4  ו- PAM6 בארכיטקטורת Si-Fly HD 448  שמשתמשים ב- Hyper Low Skew Twinax בטכנולוגיית ®Eye Speed של 1 מ'.

המערכת Si-Fly HD של Samtec, הנתונה במארז משותף וצמוד לשבב, היא פתרון בנחושת ואופטיקה במארז משותף לחיבור בתקיעה באופן חשמלי, שאותו ניתן לקבל על מצע של 95 x 95 מ"מ או קטן יותר, תוך שימוש במחבר SFCM של Samtec. המחבר SFCM מתחבר ישירות למצע המארז וניתן לחבר אותו עם מכלול הכבלים SFCC של Samtec או להפעילו בתפעוליות ביינית עם מכלולים של כבלים אופטיים בתקן תעשייתי. קישוריות של מארז משותף מבטלת הפסדי הוספה (insertion loss) ביציאת מארז BGA והמעגל המודפס, ומאפשרת קיום של ערוץ DAC 224G פסיבי שלם שמספק ביצועים מעולים בעלות נמוכה. חברת Samtec מדגימה גם את דגמי אב הטיפוס של PoC Si-Fly HD ב- 448 ג'יגה סיביות עבור PAM4 ו- PAM6.
לוח ההערכה של Bulls Eye ISI מציע נתיבים רבים במידות אורך משתנות, עם פרופילי הפסדים ידועים מעבר ל- 130 ג'יגה הרץ. כאשר הוא משולב עם מכלול הבדיקות של Bulls Eye, הוא הופך לפתרון שמספק פלטפורמת בדיקות לתיקוף ולאימות SerDes במהירות גבוהה, וכן לכלי לביצוע הערכה והדגמה של ביצועי אותות PAM4 ב- 224 ג'יגה סיביות בשנייה ושל 448 ג'יגה סיביות בשנייה.

מידע נוסף
· פתרונות אופטיים אקטיביים ואופטיים פסיביים לביצועים גבוהים
· מערכות Si-Fly HD של PAM4 ב - 224 ג'יגה סיביות בשנייה שנתונות במארז משותף וצמוד שבב
· מוצרי ת"ר (RF( של Samtec לבדיקת דיוק
· הדגמות בסרטוני וידאו של המוצר Si-Fly HD CPX של Samtec בערוץ YouTube של Samtec
· ליצירת קשר עם המומחים הטכניים של Samtec בביתן 2004 או בכתובת HDR@samtec.com

מהו הפורום OIF
הפורום OIF מפיח רוח חיים ביכולת התפעוליות הביינית ברחבי התעשייה בתערוכה ECOC 2026, כשהוא מאיץ רשתות יעילות, שניתנות לשדרוג בהתאמה לעידן הבינה המלאכותית
הפורום OIF חוזר ל- ECOC 2026 עם הדגמה חיה של יכולת לתפעוליות ביינית בין ספקים מרובים שכוללת 39 חברות. ההדגמה, שחולשת על ממשקים אופטיים, חשמליים בעלי נצילות אנרגיה ויכולת ניהול אנרגיה, מדגימה יכולות של פעולה ביינית על פני מערכות אופטיות, מערכות קלט/ פלט (I/O) חשמליות משותפות (CEI) ב- 448 ג'יגה וב- 224 ג'יגה, CMIS, מארז משותף, ממשקים בעלי נצילות אנרגיה ועוד, לקידום רשתות בעידן הבינה המלאכותית, שהן יעילות וניתנות לשדרוג. בקר בפורום OIF בתערוכה, בביתן 2126, או קבל פרטים נוספים בכתובת:
https://www.oiforum.com/meetings-events/oif-ecoc-2026.


-------------------
אודות חברת Samtec
חברת Samtec, שנוסדה בשנת 1976, היא יצרנית עולמית בבעלות פרטית, עם היקף ייצור עולמי של 1 מיליארד דולר, אשר מייצרת קו רחב של פתרונות לחיבורים פנימיים במערכות אלקטרוניות, לרבות חיבורים מהירים של מעגל למעגל, כבלים למהירות גבוהה, חיבורים אופטיים ללוחות פנימיים וללוחות חזית, חיבורי RF מדויקים, חיבורי מערומים גמישים ורכיבי מיקרו/ רכיבי כבלים מוקשחים. המרכזים הטכנולוגיים של Samtec מוקדשים לפיתוח טכנולוגיות, אסטרטגיות ומוצרים ולקידומם כדי למטב את הביצועים ואת העלות של מערכות מהשבב החשוף ועד ממשק שנמצא במרחק 100 מטרים ושל כל נקודות החיבורים הפנימיים שבאמצע. עם יותר מ- 40 אתרים בעולם ומוצרים שנמכרים ביותר מ- 125 מדינות, הנוכחות הגלובלית של Samtec מאפשרת לה להעניק שירות ללא תחרות. לקבלת פרטים נוספים, בקר בכתובת: http://www.samtec.com.

Samtec, Inc.
P.O. Box 1147
New Albany, IN 47151-1147 
ארה"ב 
טלפון:  + 812–944–6733
www.samtec.com/media-room

צוות העיתונות שלנו מפיק סיפוק משיתוף פעולה עם אנשי תקשורת ברחבי העולם ומהעברת סיפורים מעניינים וחדשניים. פעילים בתחום המדיה או העיתונות שמעונינים להיות בקשר מוזמנים לשלוח דוא"ל לכתובת mediaroom@samtec.com.
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